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(57) Die Erfindung betrifft e in Verfahren zum automatischen 
qrundieren des sichtseitigen Kartohs von Gipskartonplatten im 
HersrellungsprozeB der Gipskartonplatten auf kontinuierlich 
arbeitenden Bandanlagen und die Entwicklung eines fur dieses 
Verfahren gee igne ten Grundiermittels . Durch diese Erfindung, die 
m sllen kontxnuierlich arbeitenden Bandanlagen zur . Herstellung 
von Gipskartonplatten anwendbar ist, werden die bekannten 
inanuellen und teilmechanisierten Grundierverf ahren- die mit 
hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind, ^bgelSst. 
ErfindungsgemSB wird die Aufgabe dadurch gelQst, dafl das 
Grundieren in den kontinuierlichen HerstellungspfozeB de>- 

"^^^ Trennen des endlosen Gipskartonplatten- 

""^ Wenden der sichtseitigen KartonoberflSche nach oben v« 
irockner eingeordnet wird und der Grundiermittelauf trag mittels^ 
eines Grundiergerates, daB die PlattenfSrdereinrichtung uberdeckt, 
^uf die feuchten Platten erfolgt. Das gefundene Grundlermittel 

neben der Wasserdaiapfdurchlassigkeit, als Vorausset2ur.g fiir- 

',7^?Sn^o^""^*'^®S-^iP^^f^*'°"P^*^^®" ^^^^ Temperaturbestandigkr.it bis" . 

?H S- dem.Trocknerauslauf ist as auf den Platten 

voxlstdndig erhSrtet und auch auf heiflen Gipskartonplatten vollig 
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Verfahren und Grundierrnitt el zum automat Ischeji Grundleren vcri 

Gipskart onplatten 



Anv;endLUi/rsr:eblet der Erfindurt^ 

Die Srfindung betrifft ein Verfahren zum automatischen Grun- 
dieren des sichtseitigen Xartons von Gipskartonplatteji im Her- 
stellungsprozefi der Gipskart onplatten auf kontinuierlich ar- 
beitenden Bandanlagen xxnd die Entwicklung eines fiir dieses Ver- 
fabrejn geeigneten Grundiermittels^ 

Chsrakteriotik des bekannten technischen Sta rides ' 

Zuca Stand der Techni-k is't f estzustellen , daS bereits folgende 
Verfahren zum Grundieren von Gipskartonplatten vorgeschlagen 
vmrden: 

^ Grundieren von vorgefertigten Montage element en aus Gipskar- 
tonplatten (Decken- uhd Wandeleiherite ) durch manuelles Aui- 
tragen n.'it Malerrollen und Streichbiirsten bz\v» teilmechani- 
siertes -Auftragen m±t Sprit zgerat en 

- Grundieren von montierten Gipckartonplat ten ( Verkleidungen , 
Trennwande, Unterdecken) auf der Eaustelle mit handwerklich 
oianuellen Verfahren vor der Beschichtung mit Anstrlchstoff en. 

Als Grundieroiittel v/erden feindisperse Kunstharz-Dispersionen 
Oder Idsuijcstnittelhaltige Anstrichstof f e , sogenaante Kleb- Oder 
Tiefsriinde eingesetzto Die Aushartung der Grundierung erfolgt 
bei Raunitcinperatur • 

Diese Verfahren und Grundiermittel werden cei Eabel/Muller "ABC 
der Anstrlchstoff e und der Anstrichtechnik" beschrieben. 
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Die Grundierune ^ot das Ziel, die Gipskartonplatten durch. 
lisierunfs der Saugfahigkeit dec sichtseitieen Kertong eowie 
Verbosserunp; des Haftgrundes fur die v/eitere Oberf lachenbe- 
schichtung vorzubereitv.n. Die nach dem derzeitigen Stand der 
Technik bekannteji C-rundierverf ahren und -mittel fiir Gipskar- . 
touplatten weisen folgcnde Mangel auf: 

- Das Grundieren erfolgt generell nach deni He;: :::t ellungspr ozeB 
der Gipnkartonplatten am fertigen Element dezentralisiert 
mit tiotiem manuellen Auf wand (Arbeitszeit- und Kost enauf wand) 
f^ro6tent eils auf Baustellen. 

- Manuelle Verfahren auf der Baustelle fiihren zu Abv/eichungen 
von der optimalen Auf tragsmenge und somit zu Qualitatsein- 
buSen. , 

• Notwendiges Grundieren biringt beim Einsatz von Kunstherz- 
Dispersionen zusatzliche Peucht ebelastung und beim EinsatiS'' " 
von losungsmittelhaltigen Grundieriaitteln zusatzliche Um- 
vjeltbelastung sov/ie hdhere Aufwendungen zur Realisieruiig' 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzeso 

- Das Grundieren in der Vorf ertigxing fiihrt bei Herstellung ' 
von vorgef ertigten Mohtageelementen zu zusatzlichem Aufwando 

- Geeignete Grund iermitt el fiir Gipskart onplatten sind auf Sr- 
hartung bei Raumt emperatur abgestinoit vind eigen sich nicbt 
fiir die Aushartung bei hohen Temperaturen , da einerseits lo- 
sungsmitteliialtige Produkte explosionsgefahrdend sind und an- 
dererseits die bekannten Kixnstharz-Dispersionen nach dem 
Trocknungsprozefi keine klebfreien Pilme bei Tempereturbe- 
lastung bilden. 

ZiGl der Erfindung; 

Dog Zicl der Erfindung ist es , das Grundieren unmittelbar in 
deri Herr.tellungspr ozea der Gipskartonpletteh auf kontinuierli- 
Chen Eandsnlagen ohne Verringerung der Durchleuf leistung ein- 
zucrdnen und durch Entwicklung eines fiir dieses Verfahren ge- 
eisnetci: Grundiermitt els durch automat is c hen Auftrag eine 
s-luichfuaGiffe klebfrcie Grundierung zu erreictieno 



t42872A1 I > 



■ 



4 



Dnrl epjr.r: dcr> V/ef.;on3 der Erfindung 

Der Srfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu:n 
automat ischen Grundieren von Gipskartonplatten zu entv/ickeln, 
dos in bekannte kont inuierliche Herstellungsverf ahren fur 
Gipskartonplatten eingeordnet warden kann, eine gleichmaflige 
klebfreie Grundierung eLrgibt und damit die bekannten cnanuel- 
len und t eilmechanisiert en Grundierv erf ahren ablosto Inbe- 
griCfen iat die Auf gobo , ein flir dieses Verf ahren geeignetes 
Grundierrnittel zu entwickeln, das in s ein en Eigenschef t en auf 
die Belange des Verf ahr ens abgestimmt isto 

Erf indungsgemaQ v/ird die Aufgabe dadurch gelost, dafi das Grun- 
dieren in den kontinuierlichen HerstellungsprozeB der Gipskar- 
tonplatten riach dera Tr ennen des endlosen Gipskartonplatten- 
strangen und Y/enden der sichtseitigen Kartonoberilache nach 
oben, vor dem Trockner eingeordnet wirdi "der Grundiernriittel— 
auftrag auf die herst ellungsf euchten Flatten erfolgt xind die- 
ser wahi^end des Austrocknungsprozessea der Gipskartonplatten 
im Trockner zu einer klebfreieh Grundierschicht aushartet* 

Als Grundierrnittel wird ein wasserdampf durchlassiges , tempe- 
raturbestandiges Material inittels eines Grundierirerat es , das 
die Piatt enffc>r der einrichtung iiberdeckt und vorzugsv/eise. nach 
der.i Walz- Oder Spr itzpr iazip arbeitet, aufgetrageno Das Grun- 
dierrnittel iTiuO neben der V/asserdampf durchlassigkeit , als Vor- 
auGse.tzung flir die Austrocknung der Gipskartonplatten im 
Trockner, und der Temperaturbestandigkeit bis zu 180 als 
faa>:. hbchste Trockent emperatur , hinter dem Tr ocknerausleuf auf 
den Plat ten vollstandig erhartet und auf nocb heiSen Gips- 
kertonplatt en vollig klebfrei sein, datnit bei der Stapelung 
der Gipskartonplatten keine Verklebungen auftreten* Es vmrde 
gefunden, da3 ein System, bestehend aus 58 - 65 Polyvinyl- 
acetat - Vinylchlorid - Dispersion rait plastif izierenden Mono- 
mer en, 2,5 - 3,5 % waSriger Lbsung von Alkalis ilikat , vorzugs- 
weise Kaliumsilikat , . 1 , 5 - 4,0 % f einst teilige hydrat isiert o 
Kieselsaiire sowie Entschaumer , Viskositatsstabilisator en und 
i'ungiziti en Zusatzen, nich gleichroafiig auf die Oberflache von 
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I'ouciiten Gipsksrtonplatten bei Auftrag von 50 - 200 g/m , vor- 
suGr.weiGe 00 g/m^, verteilt, nach Einwirkung d- Ternperstur bi£3 
su 130 °C die Oberflache der Gipskartonplatten leicht aufrauht 
und GO das Haftvermogen nachf olgender Anstriche und Eeschich- 
tungcn fordert, die V/asserdampf diffusion der Gipskartonplatten 
bei der Austrocknung nicht beeintrSchtlgt und vSllig klebfrei 
und ausgehartet auf der noch heifien Gipakartonplatte nach Ver- 
lassen dcs Trockners ist. Der Peststof f anteil dea Grundiermit- 
teln betrciGt hbchstena 50 Die Auf tragsviakositat ist in Ab- 
hancigkeit vom Auf tragverf ahren einzust ellen , wobei als oberer 
Grcnzwert 500 m Pas zulassig ist. 

Das erfindungsgemaSe Verfahren ermbglicht bei Einsatz des er- 
lindungsgemUGen Grundierraitt els .ein aut otnstisches Grundieren • 
des seaamten Sort imentes von Gipskartonplatten v/ahrend des 
Heratellungaprozesses mit hoher .GleichmaBigkeit und Qualitat, 
Dime daG die Fertigung der Gipskartonplatten nachteilig beein- 
fluBt wird* Durch diese Zehtr'a*M"s±erung des' Grundierens ent- 
fallt der bis her notwendige manuelle Auf wand in Element evor- 
f ertigungsstatten und auf der EWstelle- Erhebliche Kosten- 
und Arbeitseinsparungen warden ..er_zielt . 

Ausf uhrungsbeiapiel 

Das Verfahren soli mit Hilfe der Pigur 1 an einera Ausfuhrungs- 
beispiel naher erlautert werdeno 

Nacti dem Trennen des endlosen- Gipskartonplattenstranges 1 und 
dem 7/enden der sichtseit igen Kart onoberf lache nach oben 2 er- 
folgt der Grundierraitt elauftrag auf die herstellungsf euchten 
Gipskartonplatten 3 mitt els eines vor dem Troclcner 5 angeord- 
neten Spr itzgerates 4, das rait Kontaktschalt ern mit den zu 
grundicrenden Gipskartonplatten 3 gekoppelt isto Die grvmdier- 
ten Gipskartonplatten 6 durohlaufen den Trockner 5* Der Durch- 
lauf der Gipskartonplatten <'^v.rch das Spritzgerat 4 erfolgt mit 
einer Geschwindigkeit von 5Q - 100 tn/rain. Der Auftrag des was- 
serdampfdurchlassigen,' temper a turbestandigen Grundiermittels 
wird mit einer Viskositat von 5 ra Pas bei einer Auf tragsmenge 
von 180 g/m durchgef uhrt Die Erhartung d. Grundiermittels er 
fol?^t gleichzeitic; mit der Trocknung der Gipsksrtoiiplatten im 
Troclcner 5 bei einer Temperatur von 130 - ISO ^C. 
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Pa t o n t a n n nr Lie he 

1* Verfahren zum autoraatiachen Grundieren von Gipskartoiiplatten 
dadurch gekennzeichnet , daQ im Herat ellungsprozeS der Gips- 
karto/iplatten diese im herstellungsfeuchten Zustand joach* dem 
Trenneii des endlosen Gipskartonplatt enatranges und Wenden 
der sichtseitigen Kartonoberfiache nacli oben vor dem Trock- 
ner einen kont inuierlichen Grundiermittelauf trag aus einei-n 
wasserdampfdtiir.chlassigen, temperaturbestandigen Grundiermit- 
tel mittela eines Grxandiergerates , das die Piatt enf order ein- 
richtung Uberdeckt uxid vorzugsweise nach dem V/alz- Oder 
Spj?itzprin2ip_arbeitet , erhalten und diese Grundierung v/ah- 
rend des Austrocknungsprozesses der Gipskart onplatten im 
Trockner zu einer klebrreien . Schiciit aushartet.. 

2- Grundiermittel zum aut omatischen Grundieren von Gipskarton- 
platten, dadurch gekennzeichnet , daB das Grundiermittel sich 
aus 

• 58 65 ^ Polyvinylacetat^Vin^lchlorid-Dispersion mit. pla- 
stif izierenden Monomeren 

• 2,5 - 3,5 % v/aSriger Ldsung von Alkalisilikat 

• '^aS - 4,0 % f einstteiliger hydratisierter Kieselsaure so- 
wie Entschaumern, Viskositatsstabilisatoren und fungiziden 
Zusiitzen 

zusarti.rensetzt , wobei der Feststof fanteil hochstens 50 % be- 
tragt, die Auf tragsviskositat in Abstimmung zu den Auftrags- 
verfahren zwischen 5 und 500 m Pas eingestellt ist und in 
einer Auf tragsnenge von 50 r- . 200 g/m^ auf die Piatten aufge- 
tragen vyird» 

H?G."zu iSeWe Zelchnungen 
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